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(54) 전자조립체의 히트 싱크 클립

요약

본 발명은 전자조립체의 체결구에 관한 것이다.상기 체결구는 스템으로부터 연장되는 스프링 암을 가진다. 상기 체결

구는 커버를 전자부품의 히트 싱크에 부착할 수 있다. 상기 스템은 커버의 보스부에 삽입된다. 상기 스프링 암은 조립

체의 집적회로 패키지로 히트싱크를 가압하도록 상기 히트싱크상에 힘을 가한다.

색인어

히트 싱크(heat sink), 보스부(boss), 미늘부(barbed portion), 스템(stem)

명세서

기술분야

본 발명은 전자조립체의 커버에 히트 싱크(heat sink)를 부착하는데 이용될 수 있는 체결구에 관한 것이다.

배경기술

일반적으로 집적회로는 인쇄회로기판에 납땜되는 패키지로 조립된다. 인쇄회로기판과 집적회로 패키지는 컴퓨터의 

마더보드에 끼워 접속되는 카트리지에 조립된다. 예를 들면 본 출원의 현재 양수인인 인텔사는 인쇄회로기판과 결합

되는 히트싱크 및 커버를 포함하는 일반적으로 단일 모서리 접속 카트리지(SECC)라 불리는 카트리지를 판매해왔다. 

상기 SECC는 인쇄회로기판에 장착되고 열 전도적으로 히트싱크와 결합되는 다수의 집적회로 패키지를 구비한다.

상기 히트 싱크는 인쇄회로기판의 에어구멍을 통해 연장되는 다수의 체결구에 의해 커버에 부착된다. 상기 체결구는 

히트 싱크를 집적회로 패키지 중 하나에 밀어넣는 스프링력을 가하도록 구성된다. 상기 히트싱크와 접촉되어 있는 집

적회로 패키지는 작동하는 동안 상대적으로 많은 열을 발생시키는 마이크로프로세서(microprocessor)를 포함한다. 

스프링력은 패키지와 히트싱크 사이의 열적 임피던스를 감소시킨다.

종래 기술의 체결구는 생산 및 SECC에 조립하기에 상대적으로 고가이다. 따라서 스프링력을 가할 수 있고, 생산과 

조립 양면에서 상대적으로 저렴한 전자조립체 체결구를 제공하는 것이 바람직하다.

발명의 상세한 설명

본 발명의 일 실시예는 전자조립체의 체결구이다. 상기 체결구는 스템(stem)으로부터 연장되는 스프링 암을 구비한

다.

도면의 간단한 설명

도1은 본 발명의 전자조립체 실시예를 도시한 분해사시도.

도2는 전자조립체 체결구의 실시예를 도시한 측면도.

도3은 체결구의 다른 실시예를 도시한 사시도.

도4는 전자조립체의 다른 실시예를 도시한 분해사시도.

실시예

본 발명의 전자조립체(10)의 실시예를 도1 및 2를 참조하여 좀더 상세히 설명한다. 상기 조립체(10)는 인쇄회로기판(

16)에 장착되는 집적회로 패키지(12), (14)를 포함한다. 상기 각 패키지(12),(14)는 하나 이상의 집적회로(미도시)를 
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포 함한다. 그 일 예로, 패키지(12)는 마이크로프로세서를 포함한다. 패키지(14)는 정적램(SRAM) 장치를 포함한다. 

또한 인쇄회로기판(16)은 캐패시터(capacitor)와 같은 수동소자(18)를 포함하고 있다.

또한 조립체(10)는 커버(20)와 열적 구성요소(22)를 구비하고 있다. 열적 구성요소(22)는 받침대(26)으로부터 연장

된 다수의 핀(24)을 구비한 히트싱크(heat sink)이다. 상기 받침대(26)의 일부는 집적회로(12)의 리드(lid)(28)를 가

압한다. 상기히트 싱크(22)는 인쇄회로기판(16)에 조립될 때 에어덕트를 만드는 한쌍의 채널(channel)(30)을 구비하

고 있다.

상기 조립체(10)는 히트싱크(22)와 인쇄회로기판(16)에 형성된 에어구멍(34)으로 삽입될 수 있고, 커버(20)에 부착

되는 다수의 체결구를 포함한다. 상기 에어구멍(34)은 인쇄회로기판(16)에 대해 히트싱크를 떠 있게 하도록 각 체결

구(32)의 지름보다 큰 지름을 가지고, 인쇄회로기판(16)과 히트 싱크(22)의 열팽창 계수의 차이를 보상해준다. 상기 

조립체 커버(20)는, 인쇄회로기판의 대응하는 구멍(38)을 통해 연장되고 커버(20)를 인쇄회로기판(16)에 부착하는 

다수의 일체형 체결구(36)을 구비한다.

각각의 체결구(32)는 스템(stem)(42)으로부터 연장되는 한 쌍의 스프링 암(40)을 포함한다. 스템(42)은 커버(20)의 

대응되는 보스(boss)부(46)에 삽입되어 끼워지는 미늘부(44)를 구비한다. 상기 체결구(32)가 조립체(10)에 체결될 

경우 스프링암(40)은 히트싱크(22)에 스프링력을 가한다. 스프링력은 받침대(26)를 집적회로 패키지(12)로 밀어준다

. 각각의 체결구(32)는 히트싱크(22)를 결합하고 스템(42)의 삽입 깊이와 스프링 암(40)의 휨을 제한하는 멈춤부(sto

p)(48)를 구비한다. 각각의 스프링암(40)은 휠 수 있도록 충분히 유연하지만 히트싱크에 스프링력을 가하도록 충분히

견고한 방사형의 형태를 갖는다. 또한, 상기 스프링 암(40)은 작업자나 자동화 장비가 체결구(32)를 조립체(10)에 용

이하게 정렬시킬 수 있도록 키의 특성을 제공한다. 또한 상기 스프링 암(40)은 히트싱크(22)에 상대적으로 균일한 스

프링력을 가할 수있다. 각각의 체결구(32)는 생산에 있어 상대적으로 저렴하게 생산할 수 있는 플라스틱 주형 부품으

로 제작될 수 있다.

도3은 커넥팅 로드(connecting rod)(106)에 의해 제 2 스템(104)과 연결되는 제 1 스템(102)을 구비한 체결구(100)

의 다른 실시예를 도시한 것이다. 각 스템(102), (104)은 한 쌍의 스프링 암(108), 미늘부(110), 멈춤부(112)를 구비

한다. 커넥팅 로드(106)는 작업자나 자동화 장비가 체결구(100)를 전자조립체에 보다 용이하게 삽입될 수 있도록 한

쌍의 머리 면(114)을 구비한다. 상기 커넥팅 로드(106)는 스템(102),(104)을 전자조립체에 동시에 삽입하는 것을 가

능하게 함으로써 체결구(100)의 조립비용을 더욱 줄일수 있다. 상기 체결구(100)는 스템(102), (104)사이의 구조적

인 지지를 제공하는 동시에, 체결구의 무게를 최소화하는 트러스(truss) 구조(116)을 가진다. 체결구(100)는 플라스

틱 주형으로 제작할 수 있다.

도4는 히트 싱크(124)를 커버(126)에 부착하는데 사용 될수 있는 한 쌍의 체결구를 구비하는 전자조립체(120)의 다

른 실시예를 도시한 것이다. 각 체결구(122)는 제 1 스템(130)과 제 2 스템(132)을 연결하는 커넥팅 로드(128)를 포

함한다. 각 스템(130),(132)은 한 쌍의 스프링 암(134), 미늘부(136) 그리고 멈춤부(138)를 구 비한다. 미늘부(136)

는 커버(126)의 대응하는 보스부(140)까지 연장되어 끼워진다. 스프링 암(134)은 히트 싱크(124)를 인쇄회로기판(1

44)에 장착된 집적회로 패키지(142)에 밀어넣는 스프링력을 가한다. 상기 체결구(122)는 히트 싱크(124)의 채널(146

)로 삽입될 수 있어서 스템(130), (132)이 히트싱크(124)와 인쇄회로기판(144)의 대응하는 에어구멍(148)을 통해 연

장된다.

상기 조립체(120)는 히트싱크(124)와 짝을 이루는 팬(fan) 조립체(150)를 포함한다. 상기 각 체결구(122)의 스템 (13

0),(132)은 작업자가 상기 체결구(122)의 스템(130), (132)의 머리를 누름으로써 상기 체결구(122)를 설치할 수 있게

하는 방식으로 상기 팬 조립체(150)의 대응하는 에어구멍(152)을 통해 연장되어 있다.

이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗

어나지 않는 범위 내에서 여러가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지

식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
멈춤부(48)와 미늘부(44)를 구비하는 스템(42); 및

상기 스템(42)으로부터 오목한 형태로 연장되되, 일부가 상기 미늘부(44)와 멈춤부(40) 사이에서 상기 스템(42)위로 

연장되는 스프링 암(40)

을 포함하는 전자조립체의 체결구.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 스템과 상기 스프링 암은 일체로 몰드된 플라스틱 부품으로 구성되는 전자조립체의 체결구.

청구항 3.
미늘부를 구비하는 제 1 단부, 멈춤부 및 제 2 단부를 포함하는 제 1 스템;

일부가 상기 미늘부와 멈춤부 사이의 상기 제 1 스템위로 연장되는 제 1 스프링암;

미늘부를 구비하는 제 1 단부, 멈춤부 및 제 2 단부를 포함하는 제 2 스템;

일부가 상기 미늘부와 멈춤부 사이의 상기 제 2 스템위로 연장되는 제 2 스프링암; 및

상기 제 1 스템의 제 2 단부를 상기 제 2 스템의 제 2 단부와 연결하는 커넥팅 로드

를 포함하는 전자조립체의 체결구.
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청구항 4.
제 3 항에 있어서,

상기 제 1 스프링암은 상기 제 1 스템으로부터 대략 오목한 형테로 연장되는 전자조립체의 체결구.

청구항 5.
제 3 항에 있어서,

상기 제 2 스프링 암은 상기 제 2 스템으로부터 대략 오목한 형태로 연장되는 전자조립체의 체결구.

청구항 6.
제 3 항에 있어서,

상기 커넥팅 로드는 트러스(truss)부를 구비하는 전자조립체의 체결구.

청구항 7.
커버;

열적 구성요소;

상기 커버와 상기 열적 구성요소사이에 위치한 기판;

상기 커버를 상기 열적 구성요소에 부착하는 체결구를 포함하되, 상기 체결구는 멈춤부와 미늘부를 포함하며, 상기 

커버에 부착되는 (i)스템; 및 상기 열적 구성요소에 힘을 가하는 그 일부가 상기 멈춤부와 상기 미늘부 사이의 스템위

로 연장되도록 대략 오목한 형태로 상기 스템으로부터 연장되는 (ii)스프링 암

을 포함하는 전자조립체.

청구항 8.
제 7 항에 있어서,

상기 스템의 미늘부는 상기 스템을 커버에 부착되도록 상기 커버의 보스부로 연장되는 전자조립체.

청구항 9.
제 8 항에 있어서,

상기 스템의 멈춤부는 상기 스템의 미늘부가 상기 커버의 보스부 내에 위치할 때, 상기 열적 구성요소와 접촉하는 전

자조립체.

청구항 10.
체결구의 스템의 제 1 단부에 형성된 미늘부를 열적 구성요소의 에어구멍을 통해 삽입하는 단계;

상기 스템의 미늘부를 기판의 에어구멍을 통해 삽입하는 단계; 및

그 일부가 상기 미늘부와 멈춤부 사이의 스템 위로 연장되도록 상기 스템으로부터 대략 오목한 형태로 배치된 체결구

의 스프링 암이 열적 구성요소에 힘을 가하도록 상기 스템의 미늘부를 커버의 보스부로 삽입하는 단계

를 포함하는 전자조립체의 조립 방법.

청구항 11.
멈춤부(48)와 미늘부(44)를 포함하는 스템(42); 및

상기 스템(42)으로부터 연장되되 일부가 상기 미늘부(44)와 멈춤부(48) 사이의 스템(42) 위로 연장된 스프링 암(40)

을 포함하는 전자조립체의 체결구.

청구항 12.
삭제

청구항 13.
삭제

청구항 14.
삭제

청구항 15.
삭제

도면
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도면1

도면2
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도면3
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도면4
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